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华为OceanStor Dorado V3是面向企业关键业务打造的全闪存存储系统，采用专为闪存设计的FlashLink技
术，支持400万IOPS及500μs时延的高性能；支持1ms免网关双活技术，实现方案级99.9999%可靠性保障；
通过在线重删、在线压缩等效率提升技术，提升3倍存储空间利用率。

又快又稳
全闪存

亮点
卓越性能

业内唯一存储操作系统、芯片、自研SSD端
到端深度优化，提供400万IOPS及500µs稳
定低时延，数据库加速多达20倍。

稳定可靠

免网关AA双活保障业务永续；性能无损快
照及数据复制技术提供全面的数据保护；闪
存优化RAID-TP技术容忍3盘同时失效。

融合高效

Scale-up + Scale-out满足业务扩展需
求；根据业务模式灵活部署重删压缩提升
存储空间利用率3倍；融合华为传统存储构
建高效容灾方案，降低容灾端TCO 70%。

OceanStor Dorado V3提供 400万IOPS及500μs稳定低
时延，关键业务“0”等待。

唯一一家在自研SSD控制芯片内承载核心FTL算法，
SSD写时延低至40μs，业界第一。

卓越性能

高性能&低时延

自研SSD

前端采用56GB InfiniBand主机端口，内部采用新一代
PCI-E 3.0总线，后端采用12Gbps SAS 3.0高速硬盘接
口，构建端到端的高端通道。存储系统采用华为独有的双
上行SAS模式，传输速度提升1倍。在软件算法上，CPU
采用智能分区技术，提升多业务并行处理性能； Cache
算法深度优化，提升数据查询/插入速度。

专为闪存优化的控制器

基于自研SSD盘和控制器提供华为独有的FlashLink技术，
采用全局冷热数据分区，减少垃圾回收的数量；I/O优先级
智能调整，保障主机数据读写I/O在其他I/O前响应，有效降
低时延；采用大块顺序写技术，将多段小块随机数据整合
成一段大块顺序数据再写入SSD，提升存储整体性能。

FlashLink
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多控架构且所有组件与通道均为全冗余设计，无单点故障，各组件
与通道均可独立完成故障检测、修复和隔离，确保系统稳定运行。

采用全局磨损均衡技术，延长系统内所有SSD的寿命，支持业界
最长的300万小时MTBF；通过全局反磨损均衡技术，避免多盘同
时失效导致的数据丢失，提升系统可靠性。

稳定可靠

采用在线重删和在线压缩技术，提升空间利用率3倍，有效降低存
储的初始购置成本。

数据缩减

融合高效

与全系列OceanStor V3融合存储互通，构建经济高效的数据保护
方案，帮助客户节省投资。

融合互通

OceanStor Dorado V3同应用广泛兼容，不动现有业务实现平滑
升级，轻松引领数据中心变革。

广泛兼容

冗余硬件设计

IOPS随引擎数量线性增长，精准匹配未来业务发展。

线性扩展

先进的介质管理

支持快照、远程复制等功能，能够满足用户系统本地和异地的数据
保护需求。

丰富的数据保护

凭借HyperMetro免网关 A-A双活，存储系统间可实现负载均衡的
双活镜像以及无中断的跨站点接管，实现方案级99.9999%可靠性
保障，让客户的核心应用系统不受宕机困扰；结合闪存本身高性
能，双活方案时延低至1ms；免网关设计可有效降低用户购置成本
和部署复杂度。

领先的A-A双活方案

HyperMetro A-A双活

存储 存储

Hyper系列

Hyper

在线重删压缩

与OceanStor V3全系列互通
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16,384

智能在线重删（SmartDedupe）         智能在线压缩（SmartCompression）    智能异构虚拟化（SmartVirtualization）

智能LUN迁移（SmartMigration）       智能精简配置（SmartThin）                    远程复制（HyperReplicaiton）

快照（HyperSnap）                             阵列双活（HyperMetro）

设备管理 (DeviceManager)     多路径管理（UltraPath）     远程维护管理（eService）     容灾管理（BCManager）

AIX，HP-UX，Solaris，Linux，Windows等

AC：200~240 V AC：200~240 V       DC：192~288 V

控制框：800 W        硬盘框：240W 控制框：936 W        硬盘框：240 W

控制框：86.1mm×447mm×750mm
硬盘框：86.1mm×447mm×488mm

控制框：130.5mm×447mm×750mm
硬盘框： 86.1mm×447mm×488mm

控制框≤ 28kg
硬盘框≤ 17.5kg

控制框≤ 57.5kg
硬盘框≤ 17.5kg

海拔低于1800m，5 ℃ ~40 ℃ ；海拔1800m~3000m，5 ℃  ~35 ℃

5%RH～95%RH

*16控在后续版本提供

支持FusionSphere，VMware，XenServer，Hyper-V等虚拟平台
支持VMware VAAI/VASA/SRM和Hyper-V等增值特性
支持vSphere，vCenter集成

支持LUN数量

增值软件

存储管理软件

操作系统兼容性

虚拟化环境软件

技术规格

型号 OceanStor Dorado6000 V3OceanStor Dorado5000 V3

硬件特性

多核多处理器组

FC、iSCSI、InfiniBand、HTTP、FTP

8Gbps/16Gbps FC、10GE iSCSI、56Gbps InfiniBand

SAS3.0（单端口4*12Gbps） PCIe 3.0（双端口8*8Gbps） SAS3.0（单端口4*12Gbps）

12 28

800 200 2400

RAID5、RAID6、RAID-TP

存储处理器

12

128GB~2048GB 256GB~4096GB 512GB~8192GB系统缓存(随控制器数量扩展)

16*最大控制器数

支持的存储协议

前端通道端口类型

后端通道端口类型

最大前端端口数（每控制器）

最大盘位数

软件特性

RAID支持

支持主机数量

物理特性

电源

典型功耗

尺寸（高×宽×深）

重量

工作环境温度

工作环境湿度

8,192
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更多信息

了解华为存储更多信息，请联系当地代表处或者访问华为企业业务官方网站http://e.huawei.com。

华为企业业务官方APP 华为IT产品与解决方案官方微信

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MDYzNDk0Mw==&mid=200079267&idx=1&sn=a1a3274bf02cab8fc2c5c7c47dcb8888#rd
http://weibo.com/p/1006061930559805/home
http://i.youku.com/i/UNTMyMzg5MTI4
http://e.huawei.com/cn/

